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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.19 MB
Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
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Mikroskopoptik für die Wärmebildgebung auf Chipebene von elektronischen Bauteilen und Platinen
Die neu entwickelten Mikroskopobjektive sind speziell für die thermische Inspektion von Elektronikplatinen und die Analyse von kleinen Chip-Level-Komponenten bis zu 8 μm konzipiert. Der Abstand zwischen dem Messobjekt und der Kamera kann zwischen 80 und 100 mm (MO44) bzw. 15 mm (MO2X) betragen.
Wichtige Parameter
	Analyse von kleinen Bauteilen auf Chipebene bis zu 8 μm
	Austauschbare, fokussierbare Optiken für einen möglichst flexiblen Einsatz der Kamera
	Inklusive Mikroskopständer für freihändiges, gleichzeitiges Arbeiten / Prüfen
	Auswechselbare, fokussierbare Objektive für einen möglichst flexiblen Einsatz der Kamera
	Mit einer Temperaturauflösung (NETD) von 80 mK
	Bildwiederholfrequenzen von bis zu 125 Hz ermöglichen die Inspektion schneller Prozesse (z. B. gepulste Laserdioden)
	Radiometrische Video- oder Tiff-Aufzeichnung mit +/-2 °C Messgenauigkeit
	Lizenzfreie Analysesoftware und vollständiges SDK enthalten

Objektiv:

MO44: f=44 mm/ 20.0 x 14.0 mm (F=1.1)/ Min. spot (IFOV): 28 μm

MO2X: f=60 mm/ 5.4 x 4.0 mm (F=1.3)/ Min. spot (IFOV): 8 μm
Temperaturbereich: -20-100 °C/ 0-250 °C/ (20)150-900 °C



Ab 7.250,00 €


	Modell (Optische Auflösung / Bildrate / Thermische Auflösung / Umgebungstemperatur)	
Wähle eine Option
optris PI 640i MO: 640x480 Pixel / 32Hz / 40mK / 50°C


	Temperaturbereiche	
Wähle eine Option
-20-100 °C/ 0-250 °C/ (20)150-900 °C (umschaltbar)
200-1500 °C/ -20-100 °C/ 0-250 °C/ (20)150-900 °C (umschaltbar)


	Linse	
Wähle eine Option
MO44: f=44 mm/ 12° x 9° lens (F=1.1)
MO2X: f=60 mm/ 5,4 mm x 4,0 mm (F=1.3)

Leeren



PI 640i Mikroskopoptik Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Technische Details des optris PI Mikroskop-Zubehör-Kits
 
Umfang der Lieferung:
Wärmebildkamera optris PI 640i

• Mikroskopoptik MO44 oder MO2X

– Standard-USB-Kabel (1 m)

– Standard-Prozess-Schnittstelle

– Handbuch optris PI Kamera

• Standard PIF

– Robuster Transportkoffer für den Außenbereich

– Softwarepaket optris PIX Connect auf USB-Stick

• Bodenplatte mit ESD-Pad (MO2X)

• Mikroskopstativ (MO44) oder Premium-Mikroskopstativ mit Grob- und Feintrieb und Adapter für PI-Kamera (MO2X)
 
Technische Daten optris PI Mikroskop-Kit


	Kleinster Messfleck:

MO44: 28 μm

MO2X: 8 μm
	Mikroskop-Optik (FOV):

MO44: 20.0 x 14.0 mm (F=1.1) / f= 44 mm

MO2X: 5.4 x 4.0 mm (F=1.3)/ f=60 mm
	Fokuseinstellung:

MO44: 80 – 100 mm

MO2X: 15 mm
	Temperaturbereich (skalierbar):

–20 … 100 °C, 0 … 250 °C, 150 … 900 °C
	Detektor:

FPA,

640 x 480 Pixel @ 32 Hz

640 x 120 Pixel @ 125 Hz
	Spektralbereich 8 – 14 μm
	Systemgenauigkeit (bei einer Umgebungstemperatur von 23 ± 5 °C): ±2 °C oder ±2 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
	Thermische Empfindlichkeit (NETD): 80 mK
	PC-Schnittstelle: USB 2.0
	Standard-Prozess-Schnittstelle (PIF)

0-10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24 V), 0-10 V Ausgang
	Industrielle Prozess-Schnittstelle (IPF)

2x 0-10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24 V),

3x 0-10 V Ausgang, 3x Relais (0-30 V / 400 mA), ausfallsicheres Relais
	Kabellänge (USB): 1 m (Standard), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
	Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C
	Lagertemperatur: -40 … 70 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95 %, nicht kondensierend
	Gehäuse (Größe / Schutzklasse):

MO44: 46 x 56 x 119 – 126 mm (abhängig von der Fokusposition) / IP 67 (NEMA 4)

MO2X: 52 x 59 x 139 mm/ IP 67 (NEMA 4)
	Gewicht:

MO44: 370 g

MO2X: 410 g
	Schock / Vibration:

IEC 60068-2-27 (25G und 50G) / IEC 60068-2-6 (sinusförmig),

IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)


	Stativhalterung 1/4 – 20 UNC
	Stromversorgung über USB
	Emissionsgrad 0.100…1.100
	Software optris PIX Connect / Windows und Linux SDKs

 







Anwendungsgebiete
Anwendungsbereiche der IR-Mikroskopobjektive
Die optris Mikroskop-Optik ist ideal geeignet, um sowohl ganze Leiterplatten thermisch zu analysieren als auch detaillierte Makroaufnahmen von einzelnen Bauteilen zuverlässig zu messen. Die hochwertige thermische und geometrische Detailauflösung der Infrarotkameras ermöglicht eine effektive und präzise Funktionsprüfung von elektronischen Produkten.
Mit der neuen Mikroskop-Optik MO2X mit 2-fach Vergrößerung ist die Infrarotkamera vom Typ PI 640i von Optris jetzt in der Lage, Infrarotbilder auch von komplexen Strukturen aufzunehmen. Für eine exakte Temperaturmessung werden 4×4 Pixel benötigt (MFOV), so dass nun Objekte mit einer Größe von nur 34 µm (MO44) gemessen werden können. Damit können auch winzige Strukturen auf Chip-Level analysiert werden. Die thermische Auflösung erreicht mit 80 mK bei dieser Optik einen sehr guten Wert. Der Fokus der neuen Optik ermöglicht das Arbeiten in einer Distanz von 15 mm zum messenden Objekt. Da die Optiken an Infrarotkameras der PI-Serie einfach getauscht werden können, ist das System flexibel für verschiedene Messaufgaben einsetzbar. Zusammen mit dem mitgelieferten hochwertigen Mikroskop-Ständer mit Feinjustierung lassen sich so mikroelektronische Baugruppen sehr einfach untersuchen.







Datenblätter & Bedienungsanleitungen
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pdf 558.42 KB
Microscope Optics PI 640i Datasheet
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pdf 558.42 KB
2x Microscope optics PI 640i Datasheet
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pdf 3.38 MB
PI Series Manual
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pdf 4.37 MB
Infrared Cameras Overview




 







Software
Inklusive Thermografie-Software optris PIX Connect
Alle IR-Kameras werden mit der Thermografie-Software optris PIX Connect ausgeliefert, die speziell für die umfangreiche Dokumentation und Analyse von Wärmebildern entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen die Analyse von Temperaturdaten in Echtzeit sowie die Fernsteuerung Ihrer Infrarotkamera. Darüber hinaus können Sie individuelle Alarmstufen für Ihren Prozess einrichten und optische oder akustische Alarmsignale definieren.
Unsere Thermografie-Software ist lizenzfrei und kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Alle optris-Infrarotkameras sind kompatibel mit der Datenerfassungssoftware Dewesoft X von
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